
Bechtle Stipendium an der Hochschule Heilbronn 

Ausschreibung zum Wintersemester 2024/2025

Über Bechtle

Die Bechtle AG ist mit rund 80 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
aktiv und zählt mit 24 E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-
Unternehmen in Europa. Gegründet 1983, beschäftigt der Konzern mit Hauptsitz in 
Neckarsulm derzeit rund 14.000 Mitarbeitende. Seinen mehr als 70.000 Kunden aus 
Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie dem Finanzmarkt bietet Bechtle 
herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus 
einer Hand. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2022 lag der Umsatz bei über 6 
Milliarden Euro.
Bechtle möchte ab dem Wintersemester 2024/2025 Studierende der Hochschule 
Heilbronn fördern. Zu diesem Zweck schreibt das Unternehmen zwei Stipendien aus. 
Durch das Stipendium werden Sie nicht nur durch Bechtle gefördert, sondern erhalten 
zudem exklusive Einblicke in das Unternehmen und die vielfältigen Tätigkeitsfelder. 
Zusätzlich können weitere Vereinbarungen wie Praktika, Werkstudententätigkeiten oder die 
Erstellung von Abschlussarbeiten zwischen Ihnen und dem Förderer geschlossen werden. 
Außerdem besteht die Möglichkeit zum Direkteinstieg nach dem Studium.

Höhe und Dauer des Stipendiums 

Die Bechtle AG schreibt für das Wintersemester 2024/2025 zwei Stipendien 
aus. Die Förderung beginnt zum 01.09.2024 und wird zunächst für zwei Semester 
bewilligt. Die Höhe des Stipendiums beträgt 300,- Euro monatlich.  

Bewerbungszeitraum

Bewerbungen für das Stipendium werden im Zeitraum vom 10.06.2024 bis 07.07.2024 
entgegen genommen.

Im Auswahlverfahren nicht berücksichtigt werden Bewerbungen:

• die vor Beginn oder nach Ende der Frist
eingehen

• die unvollständige Unterlagen enthalten



• vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Antragsformular
• unterschriebene Bewerbungsvereinbarung
• Motivationsschreiben (max. eine DIN-A4-Seite)
• tabellarischer Lebenslauf
• aktueller, vollständiger Notenspiegel
• Immatrikulationsbescheinigung für das Sommersemester 2023
• Hochschulzugangsberechtigung oder Bachelorzeugnis
• sofern vorhanden Zeugnisse von relevanten Praktika, Berufsausbildung,

Berufstätigkeiten, etc.

Falls die Bewerbungsunterlagen nicht in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sind, 
ist eine amtlich beglaubigte Übersetzung in deutscher Sprache beizufügen. 

• Anstellung für Praktika, Werkstudententätigkeiten, Erstellung von Abschlussarbeiten
• Möglichkeit zum Direkteinstieg nach Beendigung des Studiums
• weitere Angebote sind in Absprache mit dem Unternehmen möglich

Diese Angebote sind freiwillig vom Unternehmen zu unterbreiten. Es besteht somit keine 
Verpflichtung seitens des Unternehmens, diese anzubieten. 

Bewerbungsunterlagen

Für das Stipendium reichen Sie bitte in der Zeit vom 10.06.2024 bis 07.07.2024 folgende 
Bewerbungsunterlagen per Mail bei der Stipendienstelle der Hochschule Heilbronn 
(Frau Saba Zemicael; Mail: stipendienstelle@hs-heilbronn.de) ein: 

• Immatrikulation in einem der folgenden Studiengänge (jeweils Bachelor und Master):

o Angewandte Informatik
o Medizinische Informatik
o Software Engineering
o Wirtschaftsinformatik

• Sie haben einen überdurchschnittlichen Notendurchschnitt

• Sie befinden sich zum Zeitpunkt der Bewerbung mindestens im zweiten 
Bachelorsemester bzw. maximal im ersten Mastersemester

Mögliche weitergehende Vereinbarungen

Neben der finanziellen Unterstützung bietet Bechtle folgende weitere Möglichkeiten an:

Bewerbungsvoraussetzungen

https://cdn0.scrvt.com/5b9bbd140a15e188780a6244ebe572d4/a3c12c1d2ac148b0/687dbbd1386e/a3c12c1d2ac148b0-239ebe9762f9-_Antragsformular_UN-Stip_neu_pdf1.pdf
https://cdn0.scrvt.com/5b9bbd140a15e188780a6244ebe572d4/823f993f94014eae/a3f62e310261/823f993f94014eae-0639c537c7de-_Bewerbungsvereinbarung_UN-Stip_Stand_21092018_pdf.pdf
mailto:stipendienstelle@hs-heilbronn.de
https://cdn0.scrvt.com/5b9bbd140a15e188780a6244ebe572d4/f7bd66d79fd28fe6/1757af70f317/f7bd66d79fd28fe6-d435119ddadb-_Antragsformular_UN-Stip_neu_pdf1.pdf
https://cdn0.scrvt.com/5b9bbd140a15e188780a6244ebe572d4/823f993f94014eae/3edcea1bb16d/823f993f94014eae-0639c537c7de-_Bewerbungsvereinbarung_UN-Stip_Stand_25032022_pdf.pdf


Alle Bewerber*innen werden schriftlich über die Zu- oder Absage informiert. Bitte sehen Sie 
von Anfragen zum Stand Ihrer Bewerbung ab.  

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Bewerbungsprozess

• Zunächst füllen Sie bitte das Antragsformular sowie die Bewerbungsvereinbarung 
aus und reichen diese mit allen weiteren geforderten Unterlagen per Mail an 
stipendienstelle@hs-heilbronn.de

• Sollten Sie in die engere Auswahl kommen, werden Sie zu einem persönlichen 
Auswahlgespräch mit dem Unternehmen eingeladen

• Sie werden voraussichtlich Anfang/Mitte Juli 2024 über eine Einladung zum 
Vorstellungsgespräch informiert

• Die Gespräche selbst finden dann nach Absprache im Juli /August 2024 statt
Bitte merken Sie sich diesen Zeitraum bereits vor
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